Utilisation du composant Absorber

Le composant Absorber regoit en entrée deux fluides dont les corps sont imposés :

- la solution riche dont le corps est "LiBr-H20 mixture", le titre X servant a caractériser la concentration de la

solution ;

de l'eau a I'état de vapeur a basse pression, qui est le réfrigérant.

La solution riche sort du
composant, avec encore
pour corps "LiBr-H20
mixture". Il recalcule le
titre de sortie et son état,
ainsi que le débit de la
solution  riche.  Etant
exothermique, il évacue sa
chaleur grice a un
thermocoupleur.

Les paramétres du modeéle
sont les suivants :

- la concentration de la
solution riche

- latempérature de
I'absorbeur

type external mixer
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Figure I : Ecran du composant

La charge du

thermocoupleur est déterminée par le composant (figure 1).

Le schéma dans Thermoptim
d'un exemple d'absorbeur
connecté a ses fluides est
donné figure 2
(absorbeur.prj et .dia).

Un exemple plus complet de
cycle de réfrigération est
présenté dans la note de
modélisation
CycleLiBrH20.doc.

Fichier  Edition Spécial Composants Aide

E_gaEditeur de schémas pour Thermoptim Fichier .\schematabsorbeur.dia

=lolx]

Tifigirat.

K[ ] [o [+ e[=] -[<=] [a] =[]

sobtion richs
= 1199
sobition pare C T=407°C sobation riche
p = 00102 bar b ETE bar
H = 181 03 kg H= 110,28 kg
=035 x=04133
refroididsement
emirée sortie sortie
e > = .
Py v
- m = 50 m = 50
entrée reiidissamet | T = g0 40 Tefoidissament | T = 34 43 *C sttie Teifmidissement
p=1lhar p=lba
H=2399klkg H= 144 20LTkg

[4]

Wrote .\schematabsorbeur.dia

Figure 2 : Schéma du composant avec ses connexions

Utilisation de composants externes
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